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DUO-LINK™*
Yhdistelmd@muovikiinnityssementti

YLEISTIETOJA

DUO-LINK on kaksoiskovetteinen, rontgentunnistettava, erittdin tiivis yhdistelmamuovikiinnityssementti, joka on suunniteltu
erityisesti tayskeraamisten/posliini-, metalli- tai yhdistelmamuovirestauraatioiden seké kuituvahvisteisten ja metallisten nastojen
sementoimiseen. Sitd on saatavana kahden savyisend, lapikuultavana ja kirkkaana. DUO-LINK on tarkoitettu kaytettavaksi
yleisten sidosaineiden kanssa, esim. ALL-BOND 2%, ALL-BOND 3**, ONE STEP**/ONE-STEP PLUS tai ALL-BOND SE®**.

Kayttoindikaatiot

Kayta DUO-LINK-sementtia seuraaviin:

1. Metallikruunut, sillat, inlay- ja onlay-taytteet (mukaanlukien posliini-metalli-yhdistelmét ja yhdistelmamuovi-
metalliyhdistelmét)

2. Resiinikruunut, -sillat, inlay- ja onlay-taytteet
3. Metalliset (esivalmistetut tai valetut) ja ei-metalliset/endodonttiset kuitunastat

4. Posliinikruunut, inlay- ja onlay-taytteet (mukaan lukien alumiinioksidi ja zirkonium)

HUOMAUTUS: On suositeltavaa kayttdéd CHOICE™* 2:a laminaattien sementointiin.

TEKNISET TIEDOT
Huoneenldmméssa (20°C/68°F-25°C/77°F):
Yksiosaiset ruiskut Kaksoisruisku
Tyostoaika: Vahintaan 2 min 15 s Vahintaan 2 min
(mukaanlukien sekoitusaika)
Kovettumisaika: Enintéan 6 min 30 s Enintédan 5 min 30 s
Tyosto- ja ko isajat ovat ly id 13 a suussa. Sementti kovettuu myos noy i b issa ham

ALL-BOND 2 -pohjusteiden kanssa Kun se tuheekontartln hattp pinnilla ALL-BOND 2 primeriern kanssa.

KAYTTOOHJEET
TAYSKERAAMISEN/POSLIINISEN JA YHDISTELAMUOVIRESTAURAATION SEMENTOINTI

A. Hampaan valmistelu

1. Poista vanha restauraatio ja puhdista preparaatio huolellisesti. Eugenoli voi vaikuttaa joidenkin yhdistelmd@muovimateriaalien
kovettumiseen. Jos tilapaissementti sisalsi eugenolia, puhdista preparaatio hohkakivelld kaikista sementtijaamista.

2. Tee etsaus esimerkiksi kayttaen tuotteita UNI-ETCH®* w/BAC tai ETCH-37™* w/BAC, valmistajan ohjeiden mukaisesti.
Jos kéytét itse etsaavaa sidosainetta, esim. ALL-BOND SE, ohita tdmé vaihe ja siirry vaiheeseen 3.

3. Annostele sidosaine, esim. ALL-BOND 2, ALL-BOND 3, ONE STEP/ONE-STEP PLUS tai ALL-BOND SE valmistajan
ohjeiden mukaisesti.
B. Restauraation valmistelu

Tayskeraamiset/posliiniset restauraatiot:

TARKEAA: Koska erilaiset keramiat vaativat erilaista pintakasittelyd, pyyda laboratoriolta ohjeet siséisesta pintakésittelysta
(esim. etsauksesta).

1. Jos restauraatioon tarvitaan silaania, levita 1-2 ohutta kerrosta (esim. BIS-SILANE™*) sis&pinnalle ennen restauraation
sovittamista. Odota 30 sekuntia. Kuivaa ilmapuustilla.

2. Levita ohut kerros HEMATONTA-resiini&, esim. PORCELAIN BONDING RESIN*. Ohenna ilmalla. EI SAA VALOKOVETTAA.
TAI

Annostele sidosaine valmistajan ohjeiden mukaisesti.



Yhdistelmdmuovirestauraatiot:

1.

2.

Valmistele restauraation sisépinta laboratorion ohjeiden mukaisesti.

Annostele yksi kerros sidosaine valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Metallirestauraatiot (mukaanlukien posliini sulatettu metalliin):

1. Valmistele restauraation sisépinta laboratorion ohjeiden mukaisesti.

2. Annostele yksi kerros metalliprimeria, esim. ALL-BOND 2 - Primerit A & B, ALL-BOND 3 osat A & B, tai ONE-STEP/
ONE-STEP PLUS valmistajan ohjeiden mukaisesti.

. Sementointi

1. Jos kéytat kaksoisruiskua, noudata oheista KAKSOISRUISKUN KAYTTOOHJETTA DUO-LINK-sementin annosteluun ja
viemiseen. Jos kaytat yksiosaista ruiskua, sekoita yksi osa DUO-LINK:in basea ja yksi osa katalyyttia tasaiseksi tahnaksi
(10-15 sekuntia), kunnes tahnan véri on yhtendinen. Téyta restauraation sisépinta DUO-LINK:illa kéyttden sopivaa
instrumenttia.

2. Istuta restauraatio varovasti kéayttden passiivista painetta.

3. Poista ylimaarainen sementti vélittdmasti joko harjalla tai instrumentilla.

4. Valokoveta kutakin restauraation pintaa 40 sekuntia.

NASTAN SEMENTOINTI

. Nastakanavan valmistelu

1.

2.

Tee etsaus tuotteella UNI-ETCH w/BAC tai ETCH-37 w/BAC tai valmistajan ohjeiden mukaisesti ja huuhtele vedella.
Taputa kanava kuivaksi isolla paperinastalla poistaaksesi kosteuden.
Annostele sidosaine, esim. ALL-BOND 2, ALL-BOND 3 tai ONE-STEP/ONE-STEP PLUS, valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Taputa kanava kuivaksi paperinastalla; toista uudella paperinastalla, kunnes nasta palaa kanavasta kuivana. Tama vaihe
on tarkeé kaiken keraéntyneen primerin poistamiseksi, niin ettei nastan istuttamiselle ole estetta.

Valokoveta sidosaine tarpeen mukaan valmistajan ohjeiden mukaisesti.

. Nastan sementointi

1.

Péallysta valoa lapéiseva nasta, esim. D.T. LIGHT-POST®, sidosaineella valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tai valmistele
nastan pinta valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Jos kaytat kaksoisruiskua, noudata oheista KAKSOISRUISKUN KAYTTOOHJETTA DUO-LINK-aineen annosteluun ja
viemiseen. Jos kaytat yksiosaista ruiskua, sekoita yksi osa DUO-LINKin basen ja yksi osa katalyyttia tasaiseksi tahnaksi
(10-15 sekuntia), kunnes tahnan vari on yhteninen.

Téytd UNIT-DOSE NEEDLE-TIP* -kérki DUO-LINK:lld ja ruiskuta se kanavaan. Aloita kanavan karkiosasta ja veda
ruiskun kérkeé kohti pulpaa. Voit myds kéyttaa kaksoisruiskun juurikanavan sekoituskarkea.

Istuta nasta varovasti kanavaan ja paina tasaisesti 5-10 sekuntia kun nasta on paikallaan.

Poista liika sementti ja valokoveta 40 sekunnin ajan asettamalla valokérki nastan paalle, tai anna itsekovettua, jos nasta
ei ole valoa lapéaiseva.

Jatka restoraatiokasittelya.



SAILYTYS: Séilyta huoneenldmmassa (20°C/68°F-25°C/77°F). Katso viimeinen kéyttpaivé aina komponentin omasta tuotelipukkeesta.

VAROTOIMET: Kovettumattomat resiinit voivat aiheuttaa vastustuskyvyttomilla henkilgillé ihon herkistymista. Jos ainetta paasee
iholle, pese saippualla ja vedella.

TAKUU: BISCO, Inc. on velvollinen korvaamaan viallisiksi osoittautuneet tuotteet. BISCO, Inc. ei vastaa mistaan suorista tai
seurauksellisista vahingoista tai menetyksista, jotka aiheutuvat kuvattujen tuotteiden kéytosta tai kykenemattomyydesta kayttaa
niitéd kuvatulla tavalla. Kayttajan vastuulla on ennen kayttoa maarittaa tuotteiden sopivuus aiottuun tarkoitukseen. Kayttaja ottaa
vastuulleen kaikki asiaan liittyvat riskit ja velvollisuudet.

HUOMIO: Yhdysvaltain littovaltion lain mukaan tdmén laitteen saa myydd ainoastaan hammasléaka
maarayksesta.

i tai hammaslaéakérin

*  DUO-LINK, CHOICE, ETCH-37 ja BIS-SILANE ovat BISCO, Inc:in tavaramerkkeja.
ALL-BOND 2, ALL-BOND 3, ONE-STEP, ALL-BOND SE ja UNI-ETCH ovat BISCO, Inc:in rekisterdityja tavaramerkkeja.
PORCELAIN BONDING RESIN on BISCO, Inc:in valmistama tuote.
D.T. LIGHT-POST on RTD Francen rekisterdity tavaramerkki.
UNIT-DOSE NEEDLE TIPS -karkien jakelija on BISCO, Inc.

4 Toisin kuin ONE-STEP ja ALL-BOND SE, jotkin yhdessa yhdi amuovipullonsysteemit toimitetut jarj at eivat sidosu
itsekovettuviin tai kaksoiskovettuviin materiaaleihin. Tarkista asia valmistajan ohjeista.
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